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摘要(译)

一种有机电致发光显示器的封装方法，其将一定量的紫外线固化树脂或
热固化树脂涂布在层压板或基板上，通过在层压板的一侧形成沟槽来获
得整体扩散效果。其上边缘具有沟槽的层压板由层压板供应系统提供。
将层压板对准并与基板层压，并且分别进行紫外光辐射或热处理以固化
紫外线或热固化树脂。在对准和层压过程中，通过调节层压机的层压压
力和移动来控制层压板和基板之间的空间。因此，超过紫外线或热固化
树脂在层压板的边缘处流入沟槽，因此可以控制封装的尺寸。
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